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SeqüênciaSeqüência dede conteúdosconteúdos::
1. Desenho da placa de circuito impresso.1. Desenho da placa de circuito impresso.
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Nesta aulaNesta aula

TópicosTópicos dede estudoestudo::
1. Placas de circuito impresso;p ;
2. Software Eagle;
3. Software Proteus;
4. Desenho de uma placa usando os métodos:

1. Totalmente automático;
2. Semi-automático;
3. Manual.



Placa de circuito impressoPlaca de circuito impresso



Placa de circuito impressoPlaca de circuito impresso



Processo para elaboração de placasProcesso para elaboração de placas

A li ã d PRPA li ã d PRP

LimpezaLimpeza Geração da máscaraGeração da máscara

Aplicação do PRPAplicação do PRP
(tinta (tinta fotosensívelfotosensível))

SecagemSecagem
SensibilizaçãoSensibilizaçãoRevelaçãoRevelação

www.pcifacil.com.brwww.pcifacil.com.br
RevelaçãoRevelação



Software para desenho de placas Software para desenho de placas -- EagleEagle

www.cadsoft.dewww.cadsoft.de



Esquema elétrico do circuitoEsquema elétrico do circuito

http://www.eletronica24h.com.brhttp://www.eletronica24h.com.br



Curso onlineCurso online

http://www.eletronica24h.com.brhttp://www.eletronica24h.com.br



Software para desenho de placas Software para desenho de placas –– Proteus Proteus LiteLite

http://www.proteuslite.comhttp://www.proteuslite.com



Sistema de unidadesSistema de unidades

SistemaSistema imperialimperial::
1 O mil é a unidade deste sistema de medida;1. O mil é a unidade deste sistema de medida;
2. Um mil é equivalente a um milésimo de polegada;
3. As medidas de trilhas e ilhas são expressas e mil.

1 polegada = 2,54 centímetros
1 in = 2,54 cm

2 54 cm = 25 4 mm2,54 cm = 25,4 mm

1 mil = 0,025 mm
10 mil = 0,25 mm
20 mil = 0,50 mm
30 mil = 0,75 mm
40 mil = 1,0 mm
50 mil = 1 25 mm50 mil = 1,25 mm



Primeira partePrimeira parte

ObjetivoObjetivo::
1 Desenho do esquemático da fonte;1. Desenho do esquemático da fonte;
2. Colocação automática dos componentes;
3. Roteamento automático das trilhas.
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Primeira partePrimeira parte

Espessura
d t ilhdas trilhas:

T40

35 mm
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Segunda parteSegunda parte

ObjetivoObjetivo::
1 Desenho do esquemático da fonte;1. Desenho do esquemático da fonte;
2. Colocação manual dos componentes;
3. Roteamento automático das trilhas.
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Segunda parteSegunda parte

Posicione os componentes da maneira que for conveniente.



Terceira parteTerceira parte

ObjetivoObjetivo::
1 Desenho do esquemático da fonte;1. Desenho do esquemático da fonte;
2. Colocação manual dos componentes;
3. Roteamento manual das trilhas.

U1

FU1

1A

TR1

TRAN-2P3S

1
2

REDE

Rede

1
2
3

TRAFO_OUT

Trafo

1
2
3

TRAFO_IN

Trafo

D1
1N4001

D2
1N4001

D3
1N4001

D4
1N4001

C1
100u

C2
100n

VI1 VO 3

G
N

D
2

7812

C3
100n

1
2

SAIDA

Saída

Fora da placa PCI



Terceira parteTerceira parte
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Identificação dos encapsulamentosIdentificação dos encapsulamentos



Na próxima aulaNa próxima aula

SeqüênciaSeqüência dede conteúdosconteúdos::
1. Elaboração da placa de circuito impresso.1. Elaboração da placa de circuito impresso.


